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Chassis C 900x, Euro 2, Q 200 – Q 2002, E 3000

Attenzione: questa modifica non è possibile in chassis Q 2050.

Originale:                                                     
          Sostituzione:
IC    TDA 8175                                                        Kit stadio di uscita verticale

N° di ordinazione: 349-15721                                 N° di ordinazione 291-90415.925

La tabella seguente indica gli elementi che vanno cambiati o rimossi quando si sostituisce lo stadio di uscita verticale con IC TDA 8175 sull’IC TDA 8172 di ricambio per consentire il funzionamento dell’IC TDA 8172.

Il set contiene i seguenti elementi:

	Posizione
	Codice art.
	Nuovo valore
	Quantità


	C 001
	359-20273.020
	47 Nf/50V
	1

	C 567
	359-11166.020
	2,2 Nf/63V
	1

	R 001
	366-20323
	22 kOhm
	1

	R 566
	366-93070.014
	27 kOhm
	1

	R 001

(Inserire soltanto in Q2100, Q2200)
	366-93074.018
	39 kOhm
	1

	C 576
	359-28817.020
	330 Nf/50V
	1

	C 578
	359-20455.020
	1 Nf
	1

	C 577
	
	
	Rimuovere

	C 579
	
	
	Rimuovere

	R 576
	366-93090.018
	180 kOhm
	1

	R 577
	366-93086.018
	120 kOhm
	1

	R 579
	366-10520
	56 kOhm
	1

	I 561
	349-90415.921
	TDA 8172
	1


C 579 non è compresa nel layout della Basic board Q 2200.

Per chassis C 900 X bisogna tener conto delle seguenti modifiche di posizione:

C 001 = C 566.
